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Postup vyroby DPS metodou fotocesty

1. Navrh DPS

V prvni fazi zaci navrhuji desku plosnych spojd (DPS) pomoci vhodného softwaru. Navrh zahrnuje
rozmisténi soucastek a propojeni obvodl podle schématu. Vystupem je digitalni podoba DPS, kterou
Zaci nasledné vytisknou na priihlednou félii, ktera slouzi jako fotomaska.

Navrh DPS v softwaru:

Zaci pouZivaji software pro navrh elektronickych obvodd (napf. Eagle, KiCad) k vytvoreni
navrhu DPS. Navrh obsahuje vSechny spoje, pady a ostatni potfebné prvky.
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Obrdzek 2 - Obrazec horni vrstvy DPS (top)



2. Tisk predilohy

V dalsi fazi Zaci vytiskli navrzenou DPS na prlihlednou félii, ktera slouzi jako fotomaska. Tisk musi
byt precizni, aby zajistil spravny prenos obrazce na fotorezistovou vrstvu desky. Tisk je nutné nastavit
tak, aby se strana fdlie s tonerem umistila k DPS, zajisti se tak mensi rozptyl svétla pfi expozici.

Pfedloha musi byt zkontrolovdna na presnost a kvalitu tisku.

Obradzek 3 - Vytistény ndavrh DPS na pruhlednou folii.



3. Expozice DPS

Zaci umistili desku s fotorezistni vrstvou a fotomasku do expozi¢ni jednotky, ktera prenese obrazec
na desku pomoci UV svétla. Tento proces je klicovy pro vytvoreni pfesného obrazce na desce. Je nutné
folie na DPS umistit spravnou stranou.

Obrdzek 4 - Umisténd DPS s predlohou do expozicni jednotky

Expozice DPS:
Fotomaska je pevné ptipevnéna k desce s fotorezistovou vrstvou.

Deska je vystavena UV svétlu po stanovenou dobu, cca 180 sekund, aby se obrazec spravné prenesl.



4. Vyvolani DPS

Po expozici Zaci desku vyvolali ve vyvolavacim roztoku (1,5% hydroxid sodny). Tento krok odstrani
osvétlené casti fotorezistu a odhali médéné ¢asti, které budou pozdéji odstranény pfi leptdni.
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Obrdzek 5 - Vyvoldvdni osvicené DPS, vlevo tésné pred umisténim do Idzné, vpravo po uplynuti urcité doby
Vyvolani DPS:

Deska se ponofi do vyvolavaciho roztoku a jemné se micha pripadné potird jemnym Stétcem, dokud
se neosveétlené ¢asti fotorezistu nerozpusti. Deska se poté oplachne vodou a osusi.



5. Leptani DPS

V této fazi zaci vyleptali desku v leptacim roztoku, ktery odstranil odkrytou méd' a zanechd pouze
médéné spoje chranéné fotorezistem. Leptani DPS probihalo v leptacim pfistroji s oplachovym
systémem.
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Obrazek 6 - Proces leptdni v leptacim pristroji
Leptani DPS:
Deska se ponofi do zahratého leptaciho roztoku (chlorid Zelezity) a kontroluje se pribéh leptani.

Po dokonceni leptani se deska oplachne vodou a odstrani se zbytky leptaciho roztoku.



6. Dokonceni DPS

Po leptani Zaci odstranili zbytky fotorezistu a pfipravi desku k dalSimu pouziti. Pro oboustranné
DPS vytvofi prokovené otvory pomoci nytovacky.

Obrdzek 7 - Vyleptand DPS pred vrtdnim a prokovovdnim

Dokonceni DPS:
Deska se ocisti od zbytkl fotorezistu.
Pomoci nytovacky se vytvoti prokovené otvory, pokud je DPS oboustranna.

FindIni kontrola kvality a odstranéni pfipadnych nedostatkd.

Zaveér

Diky zapUjceni modernich pomucek a ptistroja Zaci ziskali praktické zkuSenosti s celym procesem
vyroby DPS metodou fotocesty. Tento postup jim poskytl hluboké porozuméni jednotlivym krokdm
a dlleZitosti preciznosti a bezpecnosti pfi praci s modernimi technologiemi.



